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3MiHn B [ICTY (>koBTeHb 2024): BpaxoByiMMO B po60Ti 1 OKYMeHTaL,ii

3MiHV 3aKOHOJaBCTBa
02.10.2024

Haragaemo, Wo 3rigHo 3i cT. 23 3akoHy Yrpalin «[1po ctanaaptmsalliio» (qani — 3akoH) HauioHanbHi cTaHaAapTy
3aCTOCOBYIOTbCSI Ha [OOOPOBIMbHIN OCHOBI, KpiM BMMAAKIB, SKLWO O60B'A3KOBICTb IXHbOrO 3aCTOCYBaAHHS
BCTaHOBMIEHA HOPMAaTMBHO-MPaBOBUMMN aKTaMW.

KpiMm Toro, y 4. 2 cT. 16 3aKOHY BM3HAYEHO, LLIO CTaHA4apPTK, MPUAHATI NiANPUEMCTBAMMU, TAKOX 3aCTOCOBYOTbCA Ha
NO6POBINbHIN OCHOBI.

Mepenik HOBUX JOKYMEHTIB, sIKi HABYAYTb YMHHOCTI 01 XoBTHA 2024
bygpiBHMUTBO

e [IBHB.2.2-10:2022 «3aknaan 0xXxopoHn 340poB'a. OCHOBHI NOMOXeHHS. 3i 3MiHOK Ne 1,
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e [1BHB.2.2-10:2022 «3aknaan 0XxopoHn 340poB'a. OCHOBHI MOMOXeEHHS. 3MiHa Ne T»;

e [ICTY 9276:2024 «HacTaHOBa 3 KOHTPOJIHO AKOCTI yNalUTyBaHHSA KOHCTPYKLIM pacagHol Tennoisonsaui,

e [JCTY 9277:2024 «HacTaHOBa 3 KOHTPOJIKO AKOCTI YNaLUTyBaHHA I30NSALIMHUX MOKPUTTIB Ta NOKPIBESbY,

e [ICTY 9278:2024 «HacTaHoBa 3 KOHTPOSO SIKOCTiI BUKOHAHHS €N1eKTPOMOHTa)XHUX PoBIT 3 ynalTyBaHHS
BHYTPILLHIX €NEeKTPUYHNX MEPEXKY;

e [ICTY 9279:2024 «HacTaHOBa 3 KOHTPOJIHO SKOCTI BUKOHAHHS OMOPSAAKYBabHMUX POGIT»;

e [ICTY 9280:2024 «HacTaHoBa LWOAO NPOBEAEHHS CTAaTUYHNX BUNPOOYBaHb aBTOAOPOXKHIX MOCTIBY;

e JICTY 9281:2024 «biTyMOMiHepanbHi cyMilli. HalioHanbHi BUMOrn Ao achanbTO6ETOHHMUX CyMillel 3rigHO 3
[CTY EN 13108-1»;

e [ICTY 9282:2024 «biTymMmOMIHepanbHi CcyMmilli. HauioHanbHi  BMMOrM A0  LeBEHEBO-MACTMKOBUX
achanbTOHBeTOHHUX cyMillen 3rigHo 3 JCTY EN 13108-5»;

e [ICTY 9283:2024 «biTyMOMiHepanbHi cyMmilli. HauioHanbHi BUMOMM OO0 MacTUMKOBUX acdanbTOBETOHHMX
cyMiwen srigHo 3 CTY EN 13108-6»;

e JICTY EN 13055:2024 «3anosHtoBaui nerki (EN 13055:2016, IDT)»,

e JICTY EN 13286-7:2024 «CyMiwi HeyKpinneHi Ta YKPINAeH rigpaBAiYHUM B sHKy4MM. YHacTuHa 7.
Bunpo6yBaHHS HEYKPINAEHNX CyMILLEN LUMKIYHUM TPUBICHUM HaBaHTaxeHHAM (EN 13286-7:2004, IDT)».

BMpO6HULTBO rymMu Ta nnactmMac

e [ICTY 4883:2024 «[LInHK NnHeBMATWYHI ANS CiNlbCbKOrOCNOAapPChbKNX TPAHCMOPTHMX 3acobiB Ta Npuyenis Ao
HWX. 3arasbHi BUMOIM 0 eKCryaTyBaHHAY;

e JICTY EN ISO 877-1:2022 «[MnacTtmacu. MeToam BMNpoBYBaHHS Ha BMAMB COHAYHOMO BMMPOMIHIOBAHHS.
YacTuHa 1. 3aranbHi nonoxexHs (EN ISO 877-1:2010, IDT; ISO 877-1:2009, IDT)»,

e JICTY EN ISO 877-2:2022 «[MnacTmacu. MeToam BMMPOBYBaHHS Ha BMMB COHAYHOIMO BMMPOMIHIOBAHHA.
YacTuHa 2. BNavMB COHAYHOro BUNPOMIHIOBAHHS Ha nnacTMmacuK 6eanocepeaHbo Ta Yepes BikoHHe cko (EN ISO
877-2:2010, IDT,; ISO 877-2:2009, IDT)»;

e J[ICTY EN ISO 877-3:2022 «[Mnactmacu. Metoam BMNpoBYyBaHHS Ha BMMB COHAYHOMO BMMPOMIHIOBAHHS.
YacTuHa 3. TocuneHnin BNanB KOHLEHTPOBAHOIrO COHSYHOro BUnpomiHtoBaHHaA (EN 1SO 877-3:2018, IDT; ISO
877-3:2018, IDT)»;

e [ICTY ISO 4250-1:2024 «lllnHn Ta oboam Ans 3eMAepuimHmMx MalumnH. YactuHa 1. Mo3Hakn Ta po3Mipy LnH
(IS0 4250-1:2023, IDT)»;

e JICTY ISO 10191:2024 «llnHn ansa nerkoemx aBTOMOGINIB. epeBipka XapaKTepPUCTUK LUKH. JlabopaTopHi
mMeToan BunpobysaHHsa (1ISO 10191:2021, IDT)»;

e JICTY ISO 11795:2024 «lLInHKN TAroBMX KOJIIC CiNlbCbKOrocnoAapCbKmMx TPaKTOpPIB. 3Ha4YeHHs iHAeKCy 06BOaY
koueHHA (RCI) i iHaekcy pagiyca weuakocTi (SRI). MeTos BUMIptoBaHHS 0680y KoYeHHs winHn (1ISO 11795:2018;
Amd 1:2022, IDT)».

EneKTpoeH epreTuka

e [ICTY EN 61472:2024 «Po6oTa nig Hanpyrot. MiHiManbHi BiACTaHI HaBAMXKEHHA A5 CUCTEM 3MIHHOMO
CTPYMy B ZianasoHi Hanpyr Big 72,5 kB go 800 kB. MeTop pospaxyHky (EN 61472:2013, IDT; IEC 61472:2013,
IDT);

e J[ICTY EN 61472:2024 «Po6oTa nig Hanpyroto. MiHiManbHi BiACTaHi HaBAMXKEHHA 018 CMCTEM 3MIHHOMO
CTPYMy B fianasoHi Hanpyr Big 72,5 kB go 800 kB. MeTtoa pospaxyHky (EN 61472:2013/AC:2015, IDT; IEC
61472:2013/COR1:2015, IDT). MonpaBka N2 1:2024;

e JICTY EN 61773:2024 «[oBiTpsiHi niHil. BunpobyBaHHsa dyHaameHTiB onop (EN 61773:1996, IDT, IEC
61773:1996, IDT)»,

e JICTY EN IEC 60652:2024 «Onopu NoBiTpaHUX NiHiA. BunpobyBaHHA HaBaHTa)keHHAM (EN IEC 60652:2021,
IDT; IEC 60652:2021, IDT)»;

e JICTY EN IEC 61854:2024 «oBiTpsiHi NiHil. Bumorn Ta BunpobyBaHHsa ans po3nipok (EN IEC 61854:2020,
IDT; IEC 61854:2020, IDT)»;

e JICTY IEC 60826:2024 «[1oBiTpsAHI NiHil enekTponepenaBaHHsa. Kputepii npoekTyBaHHsa (IEC 60826:2017,
IDT)»;

e JICTY IEC TS61774:2024 «ToBIiTpsAHI NiHil. MeTeoponoridHi AaHi Ans OUiHKX KNiMaTUYHUX HaBaHTa)keHb (IEC
TS61774:1997, IDT)».



EHepretuka

e JICTY 9287:2024 «Kokc 3 po3mipoM KyckiB 20 MM i 6inbLue. BusHavaHHs MexaHiqHoi MiLHocTi (ISO 556:2020,
MOD)»;

e JICTY EN 12766-1:2019 «<HadbTonpoaykT1 Ta BiANpaLbOoBaHi ON1MBKU. BU3HaYeHHS NOAIXNI0poBaHuX GideHinis
(PCB) Ta cnopigHeHux crnonyk. YactuHa 1. Po3fineHHs Ta BU3HAYeHHs BUAINEHWUX cnopiaHeHnx PCB MeToaom
rasoBoi xpomaTtorpadii (GC) 3 BUKOPUCTAHHAM efleKTpoHO3axornoBanbHoro aetekropa (ECD) (EN 12766-
1:2000, IDT)»;

e J[ICTY EN 12766-2:2019 «<HadhTonpoayKkT Ta BignpaLboBaHi 0NnMBKU. BUaHayeHHs NofixnopoBaHmux GigeHinis
(PCB) Ta cnopiaHeHux cnonyk. YactuHa 2. BusHaueHHst BMicTy PCB (EN 12766-2:2001, IDT)».

BiicbkoBa cnpaBa

e [CTY 33.205:2024 «CtpaxoBuin @oHO AokyMeHTalil. [paBuna ¢dopMyBaHHA CTpaxoBoro GoHay
JIOKYMeHTaLil Ha MPOMUCIOBY MPOAYKLIIH0O 060POHHOIO | MO6INI3aLIMHOMO MPU3HAYEHHS»;

e JICTY B 15.013:2024 «Cuctema KepyBaHHSA >XUTTEBMM LMKIOM O36POEHHA Ta BIMCbKOBOI TEXHIKM.
JloricTmyHa MiATPUMMKa Ha OCHOBI TeXHIKO-eKOHOMIYHMX MOoKa3HMKIB. OCHOBHI MOMOXeHHs. Bumorn no
KOHTPaKTIBY,

e JICTY B 15.908:2024 «Cuctema KepyBaHHS XWUTTEBMM LMKIOM O36POEHHA Ta BINCbKOBOI TEXHIKM.
ABTOPCbKMNIA | TEXHIYHWA HAarNAa. OCHOBHI MOIOXKEHHS».

IHWi ranysi

e [ICTY 8734:2024 «BanbHuLi KOYeHHA. BanbHUUl GYKCOBI LIMMIHAPUYHI 3aMI3HUYHOrO PYyXOMOrO Cknany.
3aranbHi TeXHIYHI yMOBW»,

e [ICTY 9284:2024 «BorHeTpusu. NepunknasoByrielesi BUpobu. MeToanka BMMIPHOBAHHS MaCOBOT YacTKM
BiNIbHOro heHoy POTOMETPUYHUM METOOMY;

e [ICTY 9285:2024 «lliBenepu cTanesi rHyTi HEPIBHOMOAMYHI. COpTaMeHT»;

e JICTY CEN/TS 54-14:2021 «CucTemmn MOXKeXHOI cUurHanisauil Ta onosillyBaHHSA. YacTuHa 14. HacTaHoBM
LLOA0 No6YA0BM CUCTEM, MPOEKTYBAHHS, MOHTYBAHHS, MyCKOHaNaroAKyBaHHs, ekcrniyaTyBaHHA Ta TEXHIYHOIo
o6cnyroByBaHHs (CEN/TS 54-14:2018, IDT)»,

e JICTY EN ISO 9999:2024 «3acobm gonomixHi. Knacudikauia ta TepmiHonoria (EN ISO 9999:2022, IDT; 1SO
9999:2022, IDT)».

Mepenik fOKYMEHTIB, W0 BTpa4yalTb YNHHICTb 3 01 )oBTHA 2024
EnekTpoeHepreTuka

e JICTY EN 60652:2022 «BunpobyBaHHA HaBaHTaXEHHAMW Ha KOHCTPYKLIT noBIiTpsiHux NiHin (EN 60652:2004,
IDT; IEC 60652:2002, IDT)»;

e JICTY EN IEC 60652:2022 «KOHCTpYKLUIii NOBITPSIHUX NiHi. HaBaHTa)kyBanbHi BunpodyeaHHa (EN IEC
60652:2021, IDT; IEC 60652:2021, IDT)»,

e JICTY EN 61472:2022 «Po6oTa nig Hanpyroto. MiHiManbHi BiACTaHi HaBAMXKEHHA 018 CMCTEM 3MIHHOMO
CTPYMY B AlianasoHi Hanpyr Big 72,5 kB o 800 kB. MeToa o6umcnenHs (EN 61472:2013, IDT; IEC 61472:2013,
IDT)»;

e [ICTY EN 61472:2022 «Po6oTa nig Hanpyrot. MiHiManbHi BiACTaHi HabNMXKEHHA 018 CMCTEM 3MIHHOMO
CTPYyMy B Aiana3oHi Hanpyr Big 72,56 kKB go 800 kB. Metoa obuncneHHs (EN 61472:2013/AC:2015, IDT; IEC
61472:2013/COR1:2015, IDT). Monpaska N2 1:2022»;

e JICTY EN 61773:2022 «[MoBIiTpsiHi NiHil. BunpobyBaHHsA GyHAaMeHTIB KOHCTpYKLi (EN 61773:1996, IDT; IEC
61773:1996, IDT)»,

e JICTY EN 61854:2022 «[oBiTpsiHi NiHil. BuMmoru Ta BunpobysaHHs Wwoao po3nipok (EN 61854:1998, IDT; IEC
61854:1998, IDT)»;

e JICTY ENIEC 61854:2022 «[oBiTpsHi NiHil. Bumorn Ta BunpodysaHHaA po3nipok (EN IEC 61854:2020, IDT; IEC
61854:2020, IDT)».

IHWi ranysi



JCTY 2206-93 (TOCT 5953-93) «Kokc 3 po3mipom KyckiB 20 MM i 6inbLie. BU3HaYeHHA MexaHiYHOT MiLJHOCTI
(IS0 556:1980). 3i 3miHoto Ne 1 (ITTC Ne 7-2005) Ta Monpaekoto (IMC Ne 4-1995)»;

e [ICTY 8734:2017 «BanbHuLi KOYeHHS. BanbHuLi 6YKCOBI PONMKOBI LIMAIHAPUYHI 3aMi3HUYHOIO PYXOMOrO
cKnaay. 3aranbHi TEXHIYHI yMOBM».

xepeno: AN «YkpHAHLU» Ta BYACTAHOAPT



